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Local, durable, engagé
Intégrée dans la gamme ÉvoLab, la ligne BétonMaster est composée d’un large choix de bétons éco-responsables, fruits de recherches 
et d’innovations constantes : béton isolant, béton drainant, béton d’ingénierie et béton à approche performantielle.

BétonMaster est une solution plus écologique et novatrice en réponse aux besoins et aux exigences du secteur du BTP.

LES BÉTONS BAS CARBONES DE LA GAMME BÉTONMASTER :

bÉtonMaster
BÉTON À HAUTE VALEUR AJOUTÉE

SmarTech est un béton d’ingénierie. Les bétons 
d’ingénierie sont des bétons « très bas carbone », qui 
nécessitent des études de formulation en laboratoire.

Ces bétons gardent les mêmes performances que les 
bétons classiques (technique maîtrisée, structure, 
durabilité, acoustique...). 

Sa fabrication est soumise à un contrôle de sécurité 
spécifique.Le béton d’ingénierie passe par un étude 
personnalisée. 

Ils répondent à la norme NF EN 206 +A/ CN (2022), qui 
intègre la référence au fascicule FDP18-480.

BetoPerf est un béton à approche performantielle. Les 
bétons à approche performantielle sont des bétons 
« ultra bas carbone » qui sont formulés après une 
étude en laboratoire au cours de laquelle sont vérifiés 
notamment les critères de durabilité par rapport à 
l’environnement.

Chacune des compositions est testée et validée 
spécifiquement pour un environnement donné par le 
prescripteur.

Une partie du ciment est remplacée par une ou plusieurs 
additions ayant des propriétés hydrauliques.

Ces bétons répondent à la norme NF EN + A2 / CN 
(2022), qui intègre la référence au fascicule FDP18-480.

Les additions possibles en ajout du ciment peuvent être :

BETO
BÉTON À APPROCHE PERFORMANTIELLE
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Le service commercial se tient à votre disposition 
pour toute demande sur cette gamme :
Chemin du Vallon de Toulouse - BP 538 - 13 422 Marseille cedex 10
Horaires : 8h/12h – 13h30/17h30

Tél. : 04 91 17 08 08  - Fax : 04 91 17 45 21
contact@bronzoperasso.fr
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